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领队 
姓名 所在单位 职务/职称 

姜国圣 长沙升华微电子材料有限公司 总经理 

随行人员 
姓 名 所在单位 职务/职称 

   

出访国家（地区）：德国  

出访时间：   2018 年 11 月 12 日至   2018 年 11 月 18 日共  8 天 

出访费用：大约 26000 元/人 

出访任务：参加 2018 年德国慕尼黑电子展览会 

出访活动内容及成果： 

   在湖南省贸促会的统一组团下，我公司参加了 2018 年德国慕尼黑电子元器件展览会，

ELECTRONICA 始创于 1964 年，经过了 50 多年的发展壮大后，已经成为欧洲及世界上规模最大、影

响最广的电子元器件专业博览会之一。此展览会每两年举行一次，地点固定在德国慕尼黑。此次展览

会规模宏大，总共 18 个展馆全部布满，来自美国、欧洲、日本、韩国、印度和中国等五十几个国家参

展，中国有 360 家企业参展，涉及电子线路板、开关电源、传感器、电容器、电子陶瓷、接插件、热

沉材料和相关电子辅助组件。全球电子行业著名企业如英飞凌、恩智浦、京瓷等都展示了相关最新的

产品和系统。 

     我公司展出了高性能电子封装材料产品，用于大功率电子元器件的散热底板，与多家电子元器件

配套商同台展示，竞相献艺。在展示的四天时间里，有多家国际企业对我们的产品表示浓厚的兴趣，

都索取了相关的产品技术资料，对产品的相关技术要求进入了深入的讨论。通过此次展览会，增加公

司在国际市场的展示机会，为我公司在以后的国际市场开发奠定了良好的基础；同时，通过此次展会，



 

使我们更加了解电子元器件的发展趋势和发展状况，为我公司将来开发新的产品提供新的方向和机遇，

如通过此次展会，了解到电子陶瓷复合板市场需求较大，在 LED、大功率电子器件、智能系统等方面

都会有广泛的应用前景。因此，公司从展会回来后，立即开展相关调研工作，准备从事此类新产品的

开发。 

   总之，通过此次展会收获颇丰，也对我们的行业发展前景更加充满信心。 

                                              2018 年 11 月 30 日 

注：此表按团组填写，归国七日内提交电子档到邮箱：csuwsb@126.com ,并将因公

证照原件交国合处统一保管，领取报账所需任务批件及申报表复印件。 
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